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Dual Lane Conveyor

Out-Let Shuttle ConveyorIn-Let 
Shuttle 
Conveyor
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New Smart Platform
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Features

SM411
Dynamic Chip Shooter

Features

SM431
Compact High Speed Chip Shooter
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Features

SM411F

New Smart Platform
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New Smart Platform

High Speed Flexible Mounter

Features

SM421
Advanced Flexible Mounter

SM411

ش
SM411 SM411 SM421

SM411 SM411 SM411 SM411F

����������
����������
����
����
����
����
����
����

������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

��������
��������
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

���
���
���
���
���
���

���������
���������

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

���
���
���
���
���
���
��������
��������

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

����������
����������
����
����
����
����
����
����

������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

��������
��������
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

���
���
���
���
���
���

���������
���������

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

���
���
���
���
���
���
��������
��������

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��



SAMSUNG TECHWIN SM400 Series

1110

Quick Changeover
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New Smart Platform

AUTO

AUTO
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EasyOLP Suite

New Smart Platform
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New Smart Platform
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SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 
Intelligent Machinery & Solution Division

Model Name

Alignment

Number of Spindles

Placement 
Rate

Placement
Accuracy

Component
Range

Board
Dimension

(mm)

Flying Vision

Chip / QFP

Flying Vision

Standard Stage
Vision (FOV35)

Optional Stage
Vision (FOV45)

Max. Height

Minimum

Maxi-
mum

PCB Thickness

Feeder Capacity

Mass

External Dimension(mm)

Utility

Power

Air
Consumption

0.38 ~ 4.2mm

120ea / 112ea (Docking Cart)

AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415 V (50/60Hz, 3Phase)

0.5 ~ 0.7MPa (5.1 ~ 7.1kgf/cm2)

Max. 5.0kVA

84ea

340N /min

1,500kg

1,240(L) x 1,660(D) x 1,420(H) 1,650(L) x 1,690(D) x 1,485(H)

Max. 5.0kVA

300N /min

1,790kg

Max. 4.7kVA

260N /min

1,680kg

Single
Lane

Dual
Lane

-

-

H = 7mm

50(L) x 40(W)

460mm(L) x 460mm(W)

330mm(L) x 250mm(W)
460mm(L) x 250mm(W)(Option)

510mm(L) x 300mm(W)
510mm(L) x 350mm(W)(Option)
610mm(L) x 350mm(W)(Option)

- -

460mm(L) x 400mm(W)
510mm(L) x 460mm(W)(Option)
610mm(L) x 510mm(W)(Option)

~ □32mm IC (Lead Pitch 0.3mm)

~ □42mm IC (Lead Pitch 0.4mm)

H = 12mm

~ □32mm IC (Lead Pitch 0.3mm)
~ □55mm (MFOV) 

~ □42mm IC (Lead Pitch 0.4mm)
~ □55mm (MFOV)
~ 75mm Connector

H = 12mm (Flying Camera Standard)
H = 15mm (Stage Camera Standard)

Flying Vision

8 Spindles x 2 Gantry

Chip 55,000 CPH

±50 @ +3 / Chip 
(Based on the standard chips)

0402 ~ □12mm Chip 

IC, Connector

(Lead Pitch 0.4mm)

Max. 5.0kVA

300N /min

1,820kg

-

-

H = 12mm

510mm(L) x 460mm(W)
610mm(L) x 460mm(W)(Option)

460mm(L) x 250mm(W)
610mm(L) x 250mm(W)(Option)

Flying Vision

6 Spindles x 2 Gantry

Chip 1608   42,000 CPH (IPC9850)
SOP           30,000 CPH (IPC9850)

±50 @ +3 / Chip 
(Based on the standard chips)

0603 ~ □14mm Chip 
(Option : 0402)

QFP (Lead Pitch 0.5mm)
BGA (Lead Pitch 0.65mm)

0603 ~ □14mm IC 
(Option : 0402)

0603 ~ □22mm IC 
(Option : 0402)

Chip 1608 30,000 CPH (IPC9850)
SOP 23,000 CPH (IPC9850)
QFP          5,500 CPH (IPC9850)

±50 @ +3 / Chip
±30 @ +3 / QFP  

(Based on the standard chips)

Chip 1608 21,000 CPH (IPC9850)
SOP        15,000 CPH (IPC9850)
QFP          5,500 CPH (IPC9850)

±50 @ +3 / Chip
±30 @ +3 / QFP  

(Based on the standard chips)

6 Spindles x 2 Gantry 6 Spindles x 1 Gantry

Flying Vision + Stage Vision
Flying Vision + Stage Vision

(Large conveyor 
Stage Vision 1 )

SM431 SM411 SM411F SM421

Specification


